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Tuoteilmoitus

Tdssa oppaassa on tietoja ominaisuuksista,
jotka ovat yhteisia useimmille malleille. Jotkut
ominaisuudet eivat ehka ole kaytettavissa
tietokoneellasi.

Ohjelmiston kdyttoehdot

Asentamalla, kopioimalla, lataamalla tai
muuten kdyttamalla mitd tahansa tahan
tietokoneeseen esiasennettua ohjelmistoa
sitoudut noudattamaan HP:n
kayttooikeussopimuksen (EULA) ehtoja. Jos et
hyvaksy naita kayttéoikeusehtoja, ainoa
vaihtoehtosi on palauttaa kdyttamaton tuote
kokonaisuudessaan (seka laitteisto ettd
ohjelmisto) 14 paivan kuluessa, jolloin saat
hyvityksen ostopaikan noudattaman
hyvityskdytannon mukaan.

Ota yhteys myyjadn saadaksesi lisatietoja tai
pyytaaksesi tietokoneen koko ostohinnan
palauttamista.



Tietoja tasta julkaisusta

Tassa oppaassa kerrotaan perustiedot HP Elite Slice -tietokoneiden paivittamiseksi.

A VAROITUS! Talla tavalla erotettu teksti ilmaisee sitd, ettd ohjeiden noudattamatta jattdmisestd saattaa
koitua vahinkoja tai jopa hengenvaara.

/\ HUOMIO: Talla tavalla erotettu teksti ilmaisee sitd, ettd ohjeiden noudattamatta jattdminen saattaa
vahingoittaa laitteistoa tai johtaa tietojen menetykseen.

[%’/r‘ HUOMAUTUS: Talla tavalla erotettu teksti ilmaisee tarkeita lisatietoja.
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1 Tuotteen ominaisuudet

HP Elite Slice -tietokoneen ominaisuudet

HP Elite Slice

Elite Slice on perusmoduuli, ainoa valttamatén moduuli. Elite Slice -tietokoneeseen on saatavilla valinnainen
sormenijadlkitunnistin: Sormella ei pyyhkaista lukijan ylitse vaan sormi painetaan lukijaan. Tama lukulaite on
tarkempi kuin pyyhkaisyyn perustuva lukija.
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Kohde Osa Kohde Osa

1 Virtapainike 6 USB-portit (2)

2 Aseman merkkivalo 7 Dual-Mode DisplayPort (D++)
3 Virtaliitin 8 HDMI-portti

4 RJ-45 (verkko) -pistoke 9 Turvakaapelin paikka

5 USB Type-C -portti

60 W:n tulo, DisplayPort

15 W:n lahto

©

Kohde Osa Kohde Osa

1 USB Type-C -portti 3 Taysi sormenjalkitunnistin (valinnainen)
15 W:n lahto

2 Yleinen audioliitin
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HP Collaboration -kansi

Elite Slice -tietokone on saatavilla valinnaisella HP Collaboration -kannella. Collaboration-kansi mahdollistaa
langattoman tiedonsiirron, ja siind on kapasitiiviset kosketuspainikkeet kokouspuheluja varten. Kansi ei
sisalld kaiuttimia tai mikrofoneja. Kaiuttimet ja mikrofonit kuuluvat HP-audiomoduuliin, joka hankitaan
erikseen.

Kohde Osa Kohde Osa

1 Vastaa/soita 4 Aanenvoimakkuuden lisdys
2 Mykista 5 Hylkaa/katkaise puhelu

3 Aanenvoimakkuuden vihennys
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HP Tri-Band -langaton latauskansi

Elite Slice -tietokoneen voi tilata varustettuna valinnaisella HP Tri-Band -langattomalla latauskannella.
Latauskannessa on langattoman latauksen alue, jossa voidaan ladata yhteensopivia langattomasti ladattavia
laitteita. Laite tukee kolmea latausteknologiaa: Qi, PMA ja AAWP.

Osa Kuvaus

Latausvalo Tasaisesti palava valkoinen = lataus valmis
Tasaisesti palava keltainen = lataus kdynnissa
Vilkkuva keltainen = virhe
Vilkkuva valkoinen = laiteohjelmistopaivitys kdynnissa

Ei pala = ei lataa
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HP ODD -moduuli

Valinnainen HP ODD -moduuli lisaa laitteeseen optisen aseman. Elite Slice kokoonpanoon voidaan liittaa
useampia optinen asema -moduuleja riippuen virtaldhteesta ja virtaa saavien moduulien kokonaismaarasta.
Lisatietoja on kohdassa Moduulien liittaminen ja irrottaminen sivulla 8.

Kohde Osa Kohde O0Osa
1 Optisen aseman levykelkka 3 Optisen aseman avauspainike
2 Optisen aseman merkkivalo 4 Manuaalinen avausaukko
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HP-audiomoduuli

Valinnaisessa HP-audiomoduulissa on laajennettu HP-aanijarjestelma. Audiomoduuli sisaltaa kaiuttimet ja
mikrofonit, joita tarvitaan Collaboration-kannen ominaisuuksien tukemiseksi.

HP:n VESA-levy

HP:n VESA-levyn avulla Elite Slice -kokoonpano voidaan kiinnittaa nayttoon, seindan tai poytaan.

[
o ©

kuva: takaosa, pohja (VESA-kiinnitysreiat)

Kohde Osa Kohde Osa

1 Vapautussalpa 2 Lukitusvaijerin kiinnityspaikka
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Sarjanumeron sijainti

Jokaisella tietokoneella on oma sarjanumero ja tuotetunnusnumero, jotka on lasermerkitty Elite Slice -
tietokoneen pohjaan. Kopio naista merkinnoista on kotelon sisalla. Pida nama numerot saatavilla, kun otat
yhteytta asiakaspalveluun.

Sarjanumeron sijainti 7



2 Asennus

Moduulien liittaminen ja irrottaminen

Elite Slice -tietokoneeseen voidaan riittda kolmenlaisia moduuleja: optinen asema -moduuli, audiomoduuli ja
VESA-levy. Moduulit tulee kiinnittaa perusmoduuliin seuraavassa jarjestyksessa:

° HP ODD -moduulit
° HP-audiomoduuli
e  HP:nVESA-levy

Optinen asema -moduuli ja audiomoduuli ovat virtaa saavia moduuleja. Elite Slice -tietokoneeseen voidaan
liittaa vain yksi danimoduuli. Verkkovirtalaitteesta riippuen voidaan kuitenkin ehka liittaa useita optinen
asema -moduuleja.

[%9 HUOMAUTUS: Tarkista verkkovirtalaitteen tarrasta tehon suuruus.

e 90 W:n verkkovirtalaite (joka toimitetaan HP Tri-Band -langattoman latauskannen kanssa) mahdollistaa
enimmillaan neljan virtaa saavan moduulin liittamisen Elite Slice -tietokoneeseen:

— Enintdan kolme optinen asema -moduulia ja yksi audiomoduuli
- tai -
— Enint&an nelja optinen asema -moduulia (ei audiomoduulia)

° 65 W:n verkkovirtalaite mahdollistaa enimmillaén kahden virtaa saavan moduulin liittamisen Elite Slice
-tietokoneeseen:

—  Yksi optinen asema -moduuli ja yksi audiomoduuli
-tai-

— Enint&an kaksi optinen asema -moduulia (ei audiomoduulia)

Moduulien liittaminen

A HUOMIO: Ennen kuin liitdt moduuleita, sammuta Elite Slice ja irrota se kaikista virtaldhteista.

Moduulia ei saa liittaa tai vaihtaa, kun virta on kytketty.
1. Poista taiirrota lukitusvaijeri, jos sellainen on kiinnitetty.
2. Poista tietokoneesta kaikki siirrettavat tietovalineet, kuten USB-muistitikut.

3. Sulje tietokone kayttéjarjestelman komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
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Irrota virtajohto Elite Slice -tietokoneesta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
Jos VESA-levy on liitetty, ty6nna vapautussalpaa avattuun asentoon ja poista VESA-levy.

Kohdista Elite Slice -tietokoneen alapinnan moduulin liitinportti toisen moduulin laajennusliittimen
kanssa ja paina Elite Slice kunnolla alaspain.

Kun moduulit lukittuvat yhteen, kuuluu hiljainen napsahdus. Kukin moduuli lukittuu paikalleen ja
peittaa sen ylapuolisen moduulin vapautussalvan pois nakyvista.

Toista, kunnes kaikki moduulit on liitetty.
Liu'uta VESA-levyn vapautussalpa (1) avattuun asentoon. Aseta liitetyt moduulit VESA-levyn paalle.

VESA-levyssa ei ole moduulin laajennusliitintd. Varmista, ettd Elite Slice -tietokoneen portit seka VESA-
levyn vapautussalpa ja lukitusvaijerin kiinnityspaikka ovat samalla puolella.

Paina moduulit (2) alas kohti VESA-levya.

Moduulien liittdminen ja irrottaminen
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9. Liu'uta VESA-levyn takaosan vapautussalpa lukitusasentoon, jolloin kaikki moduulit lukittuvat toisiinsa.

A HUOMIO: VESA-levyssa on nelja kieleketta. Kun Elite Slice -kokoonpano on asetettu oikein VESA-levyn
paalle ja vapautussalpa tyonnetdan lukitusasentoon, nelja kielekettd lukitsevat VESA-levyn Elite Slice -
kokoonpanoon. Jos VESA-levy ei ole oikein asetettu, vapautussalpaa ei voi siirtaa lukitusasentoon
eivatka moduulit kiinnity.

10. Asenna lukitusvaijeri VESA-levyn lukitusvaijerin kiinnityspaikkaan, jotta vapautussalpaa ei voida avata
eikd moduuleja erottaa toisistaan.

[%’ HUOMAUTUS: Lukitusvaijerin tarkoituksena on vaikeuttaa tietokoneen vaarinkdyttoa ja varastamista,
mutta se ei valttamatta riita estamaan niita.
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Moduulien poistaminen

A HUOMIO: Ennen kuin irrotat muistimoduulit, sammuta Elite Slice ja irrota se kaikista virtaldhteista.

Moduulia ei saa liittaa tai vaihtaa, kun virta on kytketty.

Moduulit tulee poistaa yksi kerrallaan, alkaen alimmaisesta. Alimmaisen moduulin irrottaminen tuo nakyviin

sen ylapuolisen moduulin vapautussalvan.

1.

2.

Poista tai irrota lukitusvaijeri, jos sellainen on kiinnitetty.

Poista tietokoneesta kaikki siirrettavat tietovalineet, kuten USB-muistitikut.

Sulje tietokone kayttojarjestelman komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
Irrota virtajohto Elite Slice -tietokoneesta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.

Jos VESA-levy on liitetty, liu'uta VESA-levyn vapautussalpa avattuun asentoon ja nosta moduulipino
pois VESA-levyn paalta.

Aloittaen alimmaisesta poista muut moduulit painamalla kunkin moduulin alapuolen vapautussalpaa
(1), kunnes se irrottaa sen ylapuolisen moduulin (2).

Moduulien liittdminen ja irrottaminen
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Virran kytkeminen

Elite Slice voidaan liittaa HP-ndyton virtaa saavaan porttiin tai verkkovirtaan Elite Slice -tietokoneen mukana
tulleen HP-verkkovirtalaitteen avulla. Muut kuin HP:lta hankitut virtaldhteet eivat kelpaa.

[%’ HUOMAUTUS: Tiettyjen virtaolosuhteiden vallitessa jotkin USB-portit voidaan valiaikaisesti ottaa pois
kaytosta tuoteturvallisuusmaaraysten tayttamiseksi.

Verkkovirtaan liittdminen:

1. Liita virtajohto verkkovirtalaitteeseen ja pistorasiaan.

[Q’ TARKEAA: Kun kytket Elite Slice -tietokoneen pistorasiaan, on kdytettava HP-verkkovirtalaitetta, joka
toimitettiin Elite Slice -tietokoneen kanssa.

2.  Kytke verkkovirtalaite virtaliittimeen, joka sijaitsee Elite Slice -tietokoneen takaosassa.

Jos sinulla on HP-ndytto, jossa on latausportti, joka kykenee tuottamaan tehoa vahintaan 60 W, voi Elite Slice
-tietokoneen liittaa pistorasian sijasta nayttéon.

1.  Irrota Slice verkkovirrasta.

Ej?y HUOMAUTUS: Jos Elite Slice on kytketty virtaa saavaan porttiin ja pistorasiaan, Elite Slice kayttaa
verkkovirtaa.

2.  Liita US Type-C -kaapelin toinen paa Elite Slice -tietokoneen takana sijaitsevaan USB Type-C -porttiin.

3.  Liita kaapelin toinen paa HP-monitorin latausporttiin.

Elite Slice -tietokoneen kiinnittaminen kiinnityslaitteeseen

Jos VESA-levy on liitetty, Elite Slice voidaan kiinnittaa nayttdon, seindan tai pdytadn jommassakummassa
kahdesta asennosta:

e  Pysty
e  Vaaka, siten ettd kaikki kaapelit on liitetty tietokoneen takaosaan ja ne roikkuvat suoraan alaspain
Elite Slice -tietokoneen kiinnittdminen:

1.  Liita kaikki moduulit paitsi VESA-levy.
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Kiinnita VESA-levy sen mukana toimitettujen neljan ruuvin avulla monitoriin tai muuhun pintaan.

Jos Elite Slice kiinnitetdaan vaaka-asentoon, varmista, etta VESA-levyn vapautussalpa osoittaa alaspain.
Kaikki johdot ja kaapelit roikkuvat liittimista suoraan alas.

Liitd huolellisesti moduulit VESA-levyyn.

Liu'uta VESA-levyn takaosan vapautussalpa lukitusasentoon, jolloin VESA-levy lukittuu sen ylapuoliseen
moduuliin.

[%’ HUOMAUTUS: HP suosittelee, Elite Slice -kokoonpano suojataan kiinnittamalla lukitusvaijeri VESA-
levyn takaosaan. Tama estda vapautussalvan siirtdamisen avattuun asentoon ja moduulien irtoamisen
vahingossa.

Lukitusvaijerin tarkoituksena on vaikeuttaa tietokoneen vaarinkdyttoa ja varastamista, mutta se ei
valttamatta riita estamaan niita.

Elite Slice -tietokoneen kiinnittaminen kiinnityslaitteeseen 13



Suojakaapelin asentaminen

Alla olevassa kuvassa esitettya 10 mm:n erittdin ohutta vaijerilukkoa voidaan kayttaa tietokoneen
kiinnittdmiseen. Kun kaapeli asennetaan alimmaiseen moduuliin, se lukitsee kaikki moduulit yhteen. Jos

VESA-levy on asennettu, liu'uta vapautussalpa lukittuun asentoon ja asenna vaijerilukko yhteen lukitaksesi
kaikki moduulit yhteen.

[%9 HUOMAUTUS: Lukitusvaijerin tarkoituksena on vaikeuttaa tietokoneen vaarinkdyttda ja varastamista,
mutta se ei valttamatta riita estamaan niita.
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Valinnaisen langattoman nappadimiston ja hiiren synkronointi

Nappaimisto ja hiiri synkronoidaan tehtaalla. Jos ne eivat toimi, poista ja vaihda paristot. Jos nappdimisto ja
hiiri eivat edelleenkaan toimi, synkronoi ne uudelleen manuaalisesti noudattamalla naita ohjeita.

1.

Valinnaisen langattoman nappadimiston ja hiiren synkronointi 15
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@/ HUOMAUTUS: Jos nappaimisté ja hiiri eivat edelleenkaan toimi, poista ja vaihda paristot. Jos nappdimisto ja
hiiri eivat edelleenkaan synkronoidu keskenadn, synkronoi nappdimistd ja hiiri uudelleen.
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3 Laitteistopaivitykset

Huollettavuuteen liittyvat ominaisuudet

Tassa tietokoneessa on ominaisuuksia, jotka helpottavat sen paivittamista ja huoltamista.

Vaarailmoitukset ja varoitukset

Lue huolellisesti kaikki tassa oppaassa olevat aiheeseen liittyvat ohjeet ja varoitukset ennen paivityksen
aloittamista.

A VAROITUS! Valta sdhkdiskujen, kuumien pintojen ja tulen aiheuttamat vammat noudattamalla seuraavia
ohjeita:

Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin irrotat sen tietokoneesta. Sisaltaa kytkettyja ja liikkkuvia osia.
Anna jarjestelman sisdisten komponenttien jaahtya, ennen kuin kosket niihin.

Asenna kotelo ja kiinnita se ennen virran kytkemista uudelleen laitteistoon.

Al3 liita televiestintélaitteen tai puhelimen liittimia verkkosovittimen (NIC) vastakkeisiin.

Kayta vain maadoitettua pistoketta ja pistorasiaa. Maadoitettu pistoke on tarkea turvaominaisuus.
Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan, johon on aina vaivaton paasy.

Lue Turvallisen ja mukavan tyéympdiristén opas vakavien vammojen valttamiseksi. Siina selitetdaan
tydaseman oikea asennus ja annetaan tydskentelyasentoon ja ty6tapoihin liittyvia ohjeita, jotka parantavat
kdayttomukavuutta ja vahentavat vahinkojen riskia. Lisaksi siind annetaan sahkdlaitteita ja mekaanisia
laitteita koskevia tarkeita turvallisuusohjeita. Tama opas sijaitsee osoitteessa http://www.hp.com/ergo.

/\ HUOMIO: Staattinen séhkd voi vahingoittaa tietokoneen tai lisalaitteiden sahkdisié osia. Ennen néiden
tehtdvien aloittamista kosketa maadoitettua metalliesinettd, jotta sinussa ei ole staattista sahkoa.
Lisatietoja on kohdassa Staattinen sahko sivulla 26.

Kun tietokone on kytketty vaihtovirtalahteeseen, emolevyssa on aina jannitetta. Irrota virtajohto
virtaldhteesta ennen tietokoneen avaamista, etteivat tietokoneen komponentit vahingoitu.

Huollettavuuteen liittyvat ominaisuudet 17
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PCl-kortin irrottaminen ja asentaminen

Huoltopaneelin poistaminen

Elite Slice -tietokoneen huoltopaneeli pitaa irrottaa, jos halutaan kasitella kiintolevya ja
jarjestelmdmuistimoduuleja.

1. Irrota Elite Slice -tietokone kaikista muista moduuleista.

Ohjeita on kohdassa Moduulien poistaminen sivulla 11.

2. Aseta tietokone ylosalaisin tasaiselle pinnalle, joka on peitetty pehmealla kankaalla. Ndin suojaat
tietokonetta naarmuilta ja muilta vaurioilta.

3. Irrota nelja pidatinruuvia (1), jotka kiinnittavat huoltopaneelin, ja nosta paneeli pois tietokoneesta (2).

Huoltopaneelin asentaminen takaisin paikalleen
1. Aseta tietokone ylosalaisin tasaiselle pinnalle, joka on peitetty pehmealld, puhtaalla liinalla.

2.  Kohdista huoltopaneeli (1) tietokoneen kanssa niin, etta moduulin liitinportti on selvasti nakyvilla
huoltopaneelin aukon kautta.

18 Luku 3 Laitteistopaivitykset



3. Kiinnita huoltopaneeli koteloon kiristamalla nelja pidatinruuvia (2).

4.  Kytke kaikki muut moduulit.

Ohjeita on kohdassa Moduulien liittaminen ja irrottaminen sivulla 8.

Sisaisten osien paikallistaminen

Kohde Osa Kohde Osa

1 Jarjestelman muistimoduulit 2 Kiintolevyasema

Sisdisten osien paikallistaminen 19
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Jarjestelmamuistin paivitys

Emolevyn muistimoduulipaikkoihin voi asentaa enintdaan kaksi standardien mukaista muistimoduulia. Ainakin
yksi SODIMM-muistimoduuli on valmiiksi asennettu. Enimmilldan voit asentaa emolevylle 32 gigatavua (16 Gt
X 2) muistia.

Muistimoduulin tekniset tiedot

Jotta jdrjestelma toimisi oikein, SODIMM-muistimoduulien on vastattava seuraavia vaatimuksia:

teollisuusstandardin mukainen 288-nastainen

puskuroimattomia ECC PC4-17000 DDR4-2133 MHz -yhteensopimattomia
1,2 voltin DDR4-SDRAM SODIMM -moduuleja

tukee CAS-viivetta 15 DDR4 2133 MHz (15-15-15-ajoitus)

sisallettava pakollinen Joint Electronic Device Engineering Council (JEDEC) -maaritys

Tietokone tukee seuraavia:

512 megabitin, 1 gigabitin ja 2 gigabitin ei-ECC-muistitekniikoita
yksipuolisia ja kaksipuolisia SODIMM-muistimoduuleita

SODIMM-muisteja, jotka on rakennettu x8- ja x16-laitteille

[%’/f HUOMAUTUS: Yhteensopivuusongelmien valttamiseksi HP suosittelee, ettd kaytat vain HP:n
muistimoduuleja tdssa tietokoneessa. Jarjestelma ei toimi oikein, jos asennat ei-tuettuja DIMM-
muistimoduuleja. DIMM-moduuleja, jotka on rakennettu x 4 SDRAM -laitteille ei tueta.
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Muistimoduulipaikkojen kdayttaminen

Kaytettdvissa on kaksi muistimoduulipaikkaa, yksi paikka kanavaa kohden. Paikkojen merkinnat ovat DIMM1
ja DIMM3. DIMMT1-paikka toimii muistikanavassa B. DIMM3-paikka toimii muistikanavassa A.

Kohde Kuvaus Merkintd emolevyssa Paikan vari
1 Muistipaikka 1, kanava B DIMM1 Musta
2 Muistipaikka 3, kanava A DIMM3 Musta

Jarjestelma toimii automaattisesti yksikanavaisessa tilassa, kaksikanavaisessa tilassa tai flex-tilassa sen
mukaan, miten muistimoduulit on asennettu.

e  Jarjestelma toimii yksikanavaisessa tilassa, jos vain yksi muistimoduulipaikka on kdytossa.

e  Jarjestelma toimii tehokkaammassa kaksikanavaisessa tilassa, jos kanavien A ja B muistimoduulien
kapasiteetit ovat yhta suuret.

e  Jarjestelma toimii flex-tilassa, jos kanavien A ja B muistimoduulien kapasiteetit eivat ole yhta suuret.
Joustotilassa kanava, jossa on kdytdssa vahiten muistia, maarittad sen muistin kokonaismaaran, joka
otetaan kayttoon kaksikanavaisessa tilassa, ja loput muistista kdytetdan yksikanavaisessa tilassa.
Joustotilassa asenna suuremman kapasiteetin muistimoduuli DIMM3-paikkaan (kanava A).

e  Kussakin tilassa jarjestelman hitain muistimoduuli maarittaa toiminnan enimmaisnopeuden.

Jarjestelma@muistin paivitys
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Jarjestelmamuistimoduulien asentaminen

/\HUOMIO: Irrota virtajohto ja odota virran katkeamista noin 30 sekuntia, ennen kuin lisaat tai poistat
muistimoduuleita. Kun tietokone on kytketty toiminnassa olevaan virtaldhteeseen, muistimoduuleissa on
aina jannitetta tietokoneen virtatilasta riippumatta. Jannitteellisten muistimoduulien lisdaminen tai
poistaminen voi vahingoittaa muistimoduuleja tai emolevya pysyvasti.

Muistimoduulien paikoissa on kullatut metalliset kosketuspinnat. Muistia pdivitettdessa on tarkeaa kayttaa
muistimoduuleja, joissa on kullatut metalliset kosketuspinnat, jotta valtettdisiin eri metallien valisen
kontaktin aiheuttama korroosio ja/tai hapettuminen.

Staattinen sahké voi vahingoittaa tietokoneen tai lisdkorttien sdhkdisia osia. Ennen ndiden tehtévien
aloittamista kosketa maadoitettua metalliesinettd, jotta sinussa ei ole staattista sahkoa. Lisdtietoja on
kohdassa Staattinen sahko sivulla 26.

Kasitellessasi muistimoduuleita, varo koskettamasta liittimia. Koskettaminen voi vahingoittaa moduulia.

1. Poista tietokoneen huoltopaneeli.

Ohjeita on kohdassa Huoltopaneelin poistaminen sivulla 18.

2. Irrota muistimoduuli painamalla kahta muistimoduulin sivuilla olevaa salpaa ulospdin (1) ja vetamalld
sitten muistimoduuli irti paikasta (2).
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3. Asenna uusi muistimoduuli paikkaansa noin 30°:een kulmassa (1) ja paina sitten muistimoduuli
paikkaansa (2) niin, etta salvat lukitsevat sen paikalleen.

[%f’ HUOMAUTUS: Muistimoduulin voi asentaa vain yhdella tavalla. Sovita moduulin lovi ja muistipaikan
kieleke kohdakkain.

4. Asetatietokoneen huoltopaneeli paikalleen.

Ohjeita on kohdassa Huoltopaneelin asentaminen takaisin paikalleen sivulla 18.

Tietokone tunnistaa asennetun lisamuistin automaattisesti kdaynnistyksen yhteydessa.

Jarjestelmamuistin paivitys 23



Kiintolevyn irrottaminen ja vaihtaminen

@9 HUOMAUTUS: Varmuuskopioi kiintolevy ennen poistamista, jotta voit siirtda tiedot uudelle kiintolevylle.

1. Poista tietokoneen huoltopaneeli.

Ohjeita on kohdassa Huoltopaneelin poistaminen sivulla 18.
2. lIrrota kiintolevyn virta- ja datakaapeli kiintolevysta vetamalla kielekkeesta (1).

3. Irrota 4 ruuvia (2), jotka kiinnittavat kiintolevykotelon alustaan, ja nosta kotelo (3) pois rungosta.

5.  Aseta uusi kiintolevy kiintolevykotelon paalle niin, etta kiintolevyn liittimet ovat lammadnsiirtoalueen
paassa ja piirilevy osoittaa kohti kiintolevykotelon suljettua puolta.

6. Tyonna uusi kiintolevyasema koteloon. Varmista, etta kiintolevyn nimiopuoli on nakyvissa.
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7.  Kirista nelja ruuvia (2) paikoilleen kiintolevyn kiinnittamiseksi koteloon.

8. Asetakiintolevykotelo (1) takaisin runkoon. Varmista, etta kiintolevyn liittimet osoittavat rungon
taakse.

9. Kohdista kiintolevykotelon kielekkeet rungon ruuvinreikien kanssa ja kiinnita kiintolevy kiristamalla
nelja ruuvia (2).

10. Kiinnita virta- ja datakaapeli (3) takaisin kiintolevyyn.

11. Aseta tietokoneen huoltopaneeli paikalleen.

Ohjeita on kohdassa Huoltopaneelin asentaminen takaisin paikalleen sivulla 18.
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A Staattinen sahko

Staattisen sahkon purkautuminen sormen tai muun johtimen kautta voi vahingoittaa emolevya tai muita
staattiselle sahkolle herkkia laitteita. Tallainen vaurio voi lyhentaa laitteen odotettavissa olevaa kayttéikaa.

Sahkostaattisten vahinkojen ehkaiseminen

Voit ehkaista sahkostaattisia vaurioita noudattamalla seuraavia varotoimia:

Kuljeta ja sdilyta tuotteita antistaattisessa pakkauksessa kosketuksen valttamiseksi.

Pida staattiselle sahkélle herkat osat pakkauksissaan, kunnes ne asennetaan antistaattiseen
tydasemaan.

Aseta osat maadoitetulle alustalle, ennen kuin poistat ne pakkauksesta.
Valta nastojen, kosketuspintojen ja piirilevyjen koskemista.

Huolehdi henkil6kohtaisesta maadoituksesta, kun kosket staattiselle sahkdlle herkkia osia tai yksikkdja.

Maadoitusmenetelmat

Kayta vahintaan yhta seuraavista menetelmista kasitellessasi tai asentaessasi staattiselle sahkolle herkkia

osia:

Kayta ranneketta, joka on liitetty maajohdolla maadoitettuun tydasemaan tai tietokoneen runkoon.
Ranneke on joustava hihna, jonka maajohdon vastus on vahintdan 1 megohm +/- 10 %. Pida hihna
paljasta ihoa vasten riittdvan maadoituksen varmistamiseksi.

Jos kaytat tydasemaa seisten, kayta nilkkaan, varpaaseen tai kenkaan kiinnitettavaa hihnaa. Kayta
hihnaa molemmissa jaloissa, jos seisot sahkda johtavalla alustalla.

Kayta sahkoa johtavia tydkaluja.

Kayta kannettavaa kenttatyodkalusarjaa, johon kuuluu kokoon taitettava sahkoa johtava tydalusta.

Jos kadytossasi ei ole mitdadn suositeltavista maadoitusvalineistd, ota yhteytta HP:n valtuutettuun
jalleenmyyjaan tai huoltoon.

[%’/]’9 HUOMAUTUS: Lisdtietoja staattisesta sahkosta saat HP:n valtuutetulta jalleenmyyjalta tai huollolta.
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B Tietokoneen kdayton ohjeet, saannolliset
huoltotoimet ja kuljetuksen valmistelu

Tietokoneen kayton ohjeet ja saanndlliset huoltotoimet

Varmista tietokoneen ja ndaytdn asianmukainen asennus ja huolto noudattamalla seuraavia ohjeita:

Al3 altista tietokonetta liialliselle kosteudelle, suoralle auringonvalolle ja erittédin kylmille tai kuumille
lampéotiloille.

Kéyta tietokonetta tukevalla ja tasaisella alustalla. Jata vahintdan 10,2 cm:n (4 tuuman) vali kaikkien
tietokoneen ilma-aukkojen sivuille seka nayton ylapuolelle tarvittavan ilmavirran varmistamiseksi.

Ala koskaan esta ilman virtausta tietokoneeseen tukkimalla koneen tuuletusaukkoja. Al3 sijoita
nappdimistoa tukijalat sisddan kddnnettyind aivan poytayksikon eteen, koska myds se estda ilman
virtausta.

Al3 koskaan kayta tietokonetta, kun huoltopaneeli tai jokin laajennuspaikan peitelevyisté on irrotettu.

Ala koskaan pinoa tietokoneita paallekkain tai sijoita niita niin ldhelle toisiaan, etta niiden ilmanvaihto
kadyttaa toisen koneen lammittamaa ilmaa.

Jos tietokonetta on tarkoitus kayttaa erillisessa kotelossa, kotelon riittavasta ilmanvaihdosta on
huolehdittava, ja kaikki edelld annetut ohjeet ovat voimassa.

Pida nesteet pois tietokoneen ja ndppdimiston lahettyvilta.

Al3 koskaan peitd ndytdn tuuletusaukkoja milldan materiaalilla.

Asenna tai ota kayttoon kdyttojarjestelman tai muun ohjelmiston virranhallintatoiminnot, esimerkiksi

lepotilat.

Sammuta tietokone ennen seuraavia toimia:

— Pyyhi tietokoneen ulkopinta pehmealld, kostealla kankaalla tarvittaessa. Puhdistusaineiden kadytto

voi aiheuttaa varimuutoksia tai vaurioittaa laitteen pintaa.

— Puhdista silloin talléin tietokoneen kaikki ilmanottoaukot. Nukka, pdly ja muut vieraat hiukkaset

voivat tukkia ilmanottoaukot ja heikentaa ilmanvaihtoa.

Tietokoneen kayton ohjeet ja sdaanndélliset huoltotoimet
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Kuljetuksen valmistelu

Kun valmistelet tietokonetta kuljetusta varten, noudata seuraavia ohjeita:

1.  Otavarmuuskopiot kiintolevyn tiedostoista ulkoiseen tallennuslaitteeseen. Varmista, etta
varmuuskopio ei altistu sdhkdisille tai magneettisille pulsseille sdilytyksen tai kuljetuksen aikana.

[%”f HUOMAUTUS: Kiintolevy lukkiutuu automaattisesti, kun jarjestelma sammutetaan.

2. Poista ja pista talteen kaikki irrotettavat tietovalineet.
3. Sammuta tietokone ja ulkoiset laitteet.
4. lIrrota virtajohto pistorasiasta ja sitten tietokoneesta.

5.  Kytke tietokoneen komponentit ja ulkoiset laitteet irti virtalahteesta ja sitten tietokoneesta.

[:?’/i'> HUOMAUTUS: Varmista ennen tietokoneen kuljetusta, etta kaikki piirikortit ovat tukevasti kiinni
korttipaikoissa.

6. Pakkaa tietokoneen komponentit ja ulkoiset laitteet alkuperaisiin pakkauslaatikoihinsa tai vastaaviin
kuljetuslaatikoihin ja kayta riittavasti suojaavia pakkausmateriaaleja.
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C Kaytettavyys

HP suunnittelee, tuottaa ja markkinoi tuotteita ja palveluita, joita kaikki voivat kayttaa, mukaan lukien
vammaiset, joko itsendisten laitteiden pohjalta tai asianmukaisten apulaitteiden kanssa.

Tuetut aputeknologiat

HP-tuotteet tukevat erilaisia kayttéjarjestelman aputeknologioita, ja ne voidaan maarittaa toimimaan
muiden aputeknologioiden kanssa. Etsi lisatietoja apuominaisuuksista laitteen haku-toiminnon avulla.

[%”Nf HUOMAUTUS: Jos haluat saada lisdtietoja tietysta aputeknologiatuotteesta, ota yhteytta kyseisen tuotteen
asiakastukeen.

Yhteyden ottaminen tukipalveluun

Parannamme jatkuvasti tuotteidemme ja palveluidemme kaytettavyytta ja toivomme palautetta kayttajilta.
Jos sinulla on tuotteeseen liittyva ongelma tai haluat kertoa kadytettavyyteen liittyvista ominaisuuksista,
jotka ovat auttaneet sinua, ota yhteytta puhelimitse (888) 259-5707, maanantaista perjantaihin klo 6.00—
21.00 (UTC-7, MST). Jos olet kuuro tai sinulla on heikko kuulo ja kaytat TRS/VRS/WebCapTel-palvelua, ota
yhteyttd, jos tarvitset teknista tukea tai sinulla on kdytettavyyteen liittyvia kysymyksia, soittamalla (877)
656-7058, maanantaista perjantaihin klo 6.00-21.00 (UTC-7, MST).

Tuetut aputeknologiat
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